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IKASKETA-PLANAREN ETA EBALUAZIOAREN LABURPENA

tecnalia ) s

DERRIGORREZKO KREDITUAK, GUZTIRA 20

HAUTAZKO KREDITUAK, GUZTIRA

IKERKETA-LANAK, GUZTIRA 10

ENPRESA ETA
ERAKUNDEETAKO PRAKTIKAK,
GUZTIRA

EGIN BEHARREKO KREDITUAK 30

ITULUA LORTZEKO GAINDITU BEHARREKO KREDITU- 30
OPURUA

EBALUAZIO-PROZEDURA
Tresna Irizpideak Ehunekoa
X . . Asistentzia tarte hauen arabera ebaluatuko da: % 2
Asistentzia %
. % 90-100 > 10 puntu
. % 75-90 - 7 puntu
. % 50-75 > 5 puntu
Moduluen araberako e % 50etik behera > 0 puntu
azterketa
Amaierako lana gainditzeko, 10 puntutik 5 lortu behar dira.
Gainera, ezinbestekoa da lana aurkeztea, titulua lortzeko.
A . k terket “Bestelakoak” atalean, ikasleek eskolak osatzeko egiten dituzten
malerako azlerkela | anak hartuko dira aintzat. Ariketa praktikoak hausnartzeko eta
ezagutza finkatzeko jarduerekin uztartuko dira.
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